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お客様国内支援体制お客様国内支援体制

お客様

MDJ Country Manager
       二社間の協調

ADAMSを核としたFunctional
Digital Prototypeの開発支援 

実験・FE・ＡＤＡＭＳを用いたシミュレーション

技術開発、メカニズム解析・設計サポート

ESTECH
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ESTECH/MDJESTECH/MDJ業容拡大業容拡大
世界に飛び出し最新技術で貴社に貢献世界に飛び出し最新技術で貴社に貢献

幅広い解析/実験業務をESTECH/MDJ一体となって

一括したサポートをご提供

従来業務＋新MDI製品分野+新利用技術＋先進情報
新MDI製品分野：NVH・疲労耐久・弾性体
新利用技術：ANSYS/LS・Dyna/ｎCode等
先進情報：MDIネットワークを通じて入手

　お客様

ESTECH/MDJ

MDI

NVH/疲労耐久/弾性体等の技術開発支援
世界MDI顧客への幅広いサービス提供

実験的アプローチ
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MDIMDI日本の将来方向日本の将来方向
CAE総合エンジニアリング会社

実験からCAE,開発・設計支援まで

ADAMSを始めとして開発元を問わず最適なツールを利用する

最先端の技術をお客様と共に製品・サービスに取り込む

日本のお客様の要求に基づくツール、製品および技術の開発

ESTECHとＭＤＪ両社のミッションを融合・発展させる

アジア全域を日本が核になってサポート

世界へ日本の技術を逆輸出
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会社名：　　　株式会社エステック
　　　　　　　　 ESTECH  Corporation（ 英文名）
　　　　　　　　 Engineering  Solutions  &  TECHnologies
所在地：　　　本　 社：横浜市中区山下町８９ー１　
　　　　　　　　実験場：横浜市神奈川区恵比寿町６　　　　　　　　　　　

設　 立：　　　１９８９年２月２８日

資本金：　　　２億５千万円
株　 主：　　　Mechanical Dynamics Inc.（MDI）
　　　　　　　　従業員：　　　４５名　（2001年１０月現在）

業　 容：　　　実験とｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる課題解決
への技術支援/ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ   

 
（技術コンサルティング会社）

ESTECH 会社概要会社概要
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ESTECHESTECHの生い立ちの生い立ち

第一世代（１９８９－２０００）

日産自動車とSDRC社の合弁会社

第二世代（２００１－）

米国MDI社の１００％子会社
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ESTECHESTECHの特徴の特徴

MDIの一員としてWorld Wideの技術情報・リソースの活用

実験と解析を一括して提供可能

実験をﾍﾞｰｽにNVH,強度剛性,機構から疲労耐久まで

12年以上のお客様の商品開発に対する技術解析ノウハウ
の蓄積

幅広い産業分野とのお付き合いから醸成された解析ノウ
ハウ

自動車開発を熟知した専門技術者集団

車体実験・設計、シャシ実験・設計、エンジン・パワートレ
ーン実験・設計等の経験者集団
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お客様とお客様とESTECH/MDJ/MDIESTECH/MDJ/MDI

MDI Sweden

お客様

 ESTECH
     MDJ

MDI USA　    MDI Germany　  MDI  Italy　     MDI  France　    MDI  UK

MDI  India

GM
Ford
DMC
Honda

BMW、VW
Audi,DMC
Porshe

AlfaRomeo
Fiat
Ferrari

Renault
PSA

Jaggur
LandRover
Rover

Volove
Saab

開発拠点

世界最高レベルの情報と技術を持って全社一体となって
お客様の技術開発を支援させていただきます

Team MDI
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システムレベルでの試作マーケットシステムレベルでの試作マーケット
Build, Test, & RefinementBuild, Test, & Refinement

ファンクショナル
プロトタイピング

Assembl
y

Modeling

Packagin
g

Mock-up
Motion/

Handling
Noise/

Vibration
Durability/

Fatigue
Controls/

Safety ...

MDI/ESTECHMDI/ESTECHのの技術融合技術融合

ESTECHの技術領域

試作品の製作
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MDI/ESTECHののシナジー効果シナジー効果

機構解析機構解析

強度・剛性・疲労解析強度・剛性・疲労解析

振動・騒音解析振動・騒音解析

熱・熱流れ解析熱・熱流れ解析

板成形・鍛造・鋳造解析板成形・鍛造・鋳造解析

ESTECHESTECH MDI/MDJMDI/MDJ

Advanced FDPAdvanced FDP

Advanced ADAMSAdvanced ADAMS

Physical WorldPhysical World
 Functional Digital 

Prototyping
 Functional Digital 

Prototyping
SynergySynergy

実験解析

ADAMS Toolbox

有限要素解析有限要素解析
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Computer Aided Design

Finite Element Analysis

Controls System Modeling Digital Mock-Up

Virtual Testing Hydraulics

MDIMDIのの提携パートナー提携パートナー

Durability/Fatigue
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RPC Pro Fatigue Tools
Empirical Dynamics Modeling

Integrated ADAMS
loads transfer to FE-
Fatigue tools

FE-Fatigue

Virtual Test Laboratory

お
客
様

お
客
様

CAE DIAMONDCAE DIAMONDでお客様を支援でお客様を支援
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ESTECHESTECHのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽとはのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽとは

実験とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ解析を組み合わせ、

 お客様の設計課題の解決支援

 

　- 設計/開発ご担当であるお客様との

　　 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを 大切に考えています

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに伴った専用ｿﾌﾄの開発・
販売の実施

設計と解析は車の両輪設計と解析は車の両輪設計と解析は車の両輪
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CAD/CAM

CAECAT

CAD/CAM/CAE/CATCAD/CAM/CAE/CATの結びつきの結びつき

ESTECHESTECHESTECHESTECH

お客様お客様
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●技術課題を解決するための支援
        具体的には ○実験モード解析・歪分析を中心とする実験

　　○現象のメカニズムの解明
　　○有限要素・機構解析モデル作成
　　○解析（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）手法の開発
　　○設計評価、問題の予測、改善策提案
　　○トラブルシューティング
　　○ＣＡＥ効率化の手法開発（ソフトのカスタム化）
　　○ＣＡＥに関するコンサルティング
　　○騒音振動低減の技術支援
　　○技術者のトレーニング 　など

●ソフト、ハ－ドは市販品を有効に活用

実験、解析シミュレーションを核とした技術コンサルティング実験、解析シミュレーションを核とした技術コンサルティング

ESTECHののｻｰﾋﾞｽの内容ｻｰﾋﾞｽの内容
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CAECAEの真髄はの真髄は

実験とのバランスです実験とのバランスです
モデル化
・近似モデル
・有限要素モデル
・実験(デ－タ)モデル

実    験
(1) 現象把握
(2) モデル
(3) 検証デ－タ

モデルの検証
(コリレ－ション)

パラメ－タスタディ
      (感度解析)

　 設計改善案
(設計パラメ－タ)

(1),(2)

（３）
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・多ﾁｬﾝﾈﾙﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑ／ HP EWS+HP35650-32ch
                                                 Gateway PC+B&K IDA-64ch
                                                 Compaq PC+ HP35650-24ch
                                                 DEC PC+HP VXI-64ch
・携帯型FFT分析装置／小野測器　CF3200,CF3400
・加振制御システム／ IMV  RC1120
・電動型加振器／  Modal 50 (4sets),VTS100(2sets),US-2(2sets)
・ハンマリングキット ／B&K,PCB,DYTRAN
・チャージアンプ／ B&K,昭和測器ほか
・レーザードップラー式振動計／ポリテック  OFV 3001
・動歪み計／ 共和 (-5K,-10K)
・力計、加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ各種／B&K,PCB,YAMCO etc.
・ﾏｲｸﾛﾌｫﾝｾｯﾄ／B&K、 ｲﾝﾃﾝｼﾃｨﾌﾟﾛｰﾌﾞ／小野測器
・SGI O2+MTS Sound Quality System
・DATﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞｰ ／TEAC、SONY
・空気バネ式除振台／明立精機
・加振実験室  （２室）
・半無響室　　　　　　　　　など

実験室および設備実験室および設備
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解析設備解析設備
　　　　　　　　　　　　［コンピュータハードウェア］
　・SGI ORIGIN2000 　　構造解析などのソルバー用コンピュータ
　・SGI ( Octaneなど２２台 ) 解析モデルのプリポスト処理用EWS
　・HP9000  (180CXなど１７台)    　　　　　　　〃
　・PC/AT[Windows] (日立など８台）
　・Macintosh (５６台) EWS用端末、電子メール、レポート作成用
                                ［コンピュータソフトウェア］
　・SDRC/I-DEAS Master Series        ・ANSYS
　・MDI/ADAMS             ・HKS/ABAQUS
　・MSC/NASTRAN             ・MSC/MARC
　・MTS/Sound Quality             ・MTS/Noise Path Analysis
　・MTS/Vibro Acoustics             ・MTS/SMART
   ・MTS/FSI                                        ・MTS/CORDS, FRFCORR
　・ESTECH/RIDE(NASTRAN用非線形バネ要素）
　・ESTECH/NASDAS(NASTRTAN/I-DEAS Data Loader)
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材料解析から構造解析まで材料解析から構造解析まで

製造技術ＣＡＥ
　　鍛造
　　鋳造
　　板成形
　　工法の解析

材料性能評価＆解析
　　材料強度
　　材料欠陥
　　材料劣化
　　残留応力

性能解析・シミュレーション
　　剛性・強度・応力解析
　　熱疲労解析,熱流れ解析

　　振動解析
　　機構・運動解析

材料的現象解析
　　錆
　　磨耗
　　析出異物

ESTECH      提携会社

ESTECH提携会社

部　品

材　料

製　品



MDI User Conference 2001

専門技術分野専門技術分野

振動・騒音・歪測定及び分析

振動・騒音解析

機構解析

強度・剛性・疲労耐久解析

熱・熱流れ解析

板成形・鍛造・鋳造解析
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実験結果

ベーンポンプの振動騒音解析ベーンポンプの振動騒音解析

実験装置

振動モード

解析結果

回転数 回転数

加
速
度

加
速
度

吐出時間最適化（２次成分）

回転数

加
速
度 最適化後

現状

一次 一次

二次
二次
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- 5 0 0

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

0 5

2

● test
       analysis

底板のリバウンドによるピーク

Time(ms)
1510

■

Lap Top ComputerLap Top Computerのの落下衝撃解析落下衝撃解析

落下時の底板の挙動

実験と解析の比較
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実施プロジェクト件数実施プロジェクト件数

　　過去12年間で

１１３社

　　　　　　１５００件以上

　　　　　　　　　　　の解析プロジェクトを実施
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産業分野別売上比率産業分野別売上比率

39%

9%
7%

4%

5%

28%

2%
6%

Automotive & Parts

Ship & Transpot Machinary

Railway

Aerospace

Industrial Machinary

Electronics, Optics & Others

Amusement Machinary

Constrution･Civil Engnrg/Others

自動車・自動車部品
３９％

電気・電子・精密機械
２８％

船舶・輸送機器
９％

鉄道車両
７％

宇宙航空
４％

産業機械
５％

遊園地機材
２％

建設・農業機械
６％
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お客様

MDJ

電通国際情報ｻｰﾋﾞｽ㈱
㈱ダイゾー
エムティエスジャパン㈱
松下インターテクノ㈱

他
　　　　（敬称略、順不動）

 ESTECH

お客様への支援体制お客様への支援体制
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 ご静聴ありがとうございました
 皆様のお仕事との接点が

 見つかれば幸いに存じます

     http://www.estech.co.jp


